
UNIVERSITY OF ILLINOIS AT SPRINGFIELD 

足利大学では、コロナ禍の国際交流として、海外提携校のアメリカ・イリノイ大学スプリングフィールド
校（UIS）とオンライン留学プログラムを実施します。
英語の授業や現地の学生との交流を通じて、日本にいながら「留学」を体験することができます。

申込期間：2022年7月20日（水）～8月12日（金） 16:30 まで
募集人数：10名
募集対象：看護学部・工学部 学部1年次～4年次（日本人学生のみ）
申請書類：Active Academy Advance  Web フォルダ「国際交流課」

から申請書類をダウンロードしてください。
提出先：international@g.ashikaga.ac.jp （国際交流課メールアドレス）

研修先 University of Illinois at Springfield, USA   
アメリカ イリノイ大学スプリングフィールド校

研修日程 2022年8月22日（月）～ 2022年8月26日（金）
時 間 9:00～10:30  1日1時間30分
使用媒体 オンライン（zoom使用）
研修内容 英語研修、英語による交流活動、バーチャル市内観光他
参加費 3,000円

スプリングフィールド市の紹介

スプリングフィールド市は、
足利大学のある足利市と
1990年に姉妹都市の関係を
結んでおり、各種交流を進
めています。イリノイ州の
ほぼ中央、シカゴ市から南西
約300kmのところにあり、古くから州都として政治活動の中心
都市です。アメリカ合衆国第16代リンカーン大統領ゆかりのま
ちであり、多くの史跡が保存されています。

イリノイ大学スプリングフィールド校の紹介

足利大学とUISは姉妹校として、2001年以来、短期留学生の
相互派遣を行っています。（2011年度は東日本大震災のた
め中止、2020年度2021年はコロナ禍のため中止）
毎年６月にUISから足利大学へ短期留学生をお迎えし、足利
市内および近隣の施設見学をはじめ、日本語のレッスンや
日本の伝統的文化の体験、 日本家庭へのホームステイを
行っています。
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202２ UISオンライン留学プログラム 募集要項

海外提携校のアメリカ・イリノイ大学スプリングフィールド校と実施する、2022年度オンライン留学プ
ログラムの参加者を、以下のとおり募集します。

◆ プログラムの概要

コロナ禍の国際交流の一環として、海外提携校のアメリカイリノイ大学スプリングフィールド校（UIS）と
足利大学でオンライン留学プログラムを実施します。UISが提供する英語の授業やUISの学生との交流活動、
バーチャル市内観光などを取り入れたプログラムを実施します。

◆ 実施時期

2022年8月22日（月）～2022年8月26日（金） 9：00～10：30 （1日1時間半）

◆ 使用媒体

オンライン Zoom 使用 （カメラ・マイク付きの端末必須 パソコンの使用を推奨）

◆ 募集人数 定員10名 （看護学部・工学部 学部1年次～4年次 日本人学生のみ）

◆ 参加費 3,000円

◆ 申込期間 2022年7月20日（水）～ 2022年8月12日（金）まで

◆ 申請書の提出先

参加希望者は、Active Academy Advance Webフォルダ「国際交流課」から【UISオンライン留学プロ

グラム参加申請書】をダウンロードし、2022年8月12日（金）16：30までに国際交流課にメールで提出

してください。 提出先メールアドレス： international@g.ashikaga.ac.jp

◆ 参加者の義務

参加者説明会、オンライン留学プログラム報告会への参加

◆ 主なスケジュール

募集説明会 1回目 2022年7月14日（木）16：30～ （オンライン Zoom 使用）

2回目 2022年7月19日（火）12：30～ （工学部大前キャンパス 学生ホール）

募集期間 2022年7月20日（水）～8月12日（金） 16：30まで

参加者説明会 2022年8月17日（水）10：30～11：00（30分） 大前キャンパス多目的ホール

プログラム報告会 2022年8月31日（水）10：30～11：00（30分） 大前キャンパス多目的ホール

◆ その他の注意事項

参加が決定し、手続きを行った段階でプログラム参加費用が発生しますので、その段階に以後に参加をキャ
ンセル（返金）することは、原則としてできません。

照会先 足利大学国際交流課
E-mail: international@g.ashikaga.ac.jp Tel: 0284-22-5705 
担当：宮地 麻由
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